
 

 

2013 IEEE Internat ional  Interconnect Technology Conference （I ITC）; 

2013年 多 層 配 線 技 術 国 際 会 議 へのスポンサーの募 集 について 

                     

電 子 情 報 産 業 の飛 躍 的 発 展 を支 える ULSI の多 層 配 線 技 術 および TSV・3 次 元 構 造 を含 む実 装 技 術 は、
配 線 材 料 の物 性 や構 造 のみならず、それらの選 択 、インテグレーション手 法 、信 頼 性 評 価 、さらには、将 来 の
配 線 技 術 の候 補 となる ERM（Emerg ing Research Mater ia l s）など、多 岐 に亘 る技 術 を扱 う分 野 として、これか
らも不 可 欠 なものと考 えられています。 

本 国 際 会 議 は銅 ・ 低 誘 電 率 多 層 配 線 構 造 の台 頭 と時 を同 じくし、1998 年 に IEEE E lectron Dev ices  
Soc iety の協 賛 の下 、第 1 回 会 議 が米 国 ･サンフランシスコ空 港 近 郊 のバーリンゲーム市 にて開 催 されました。
2009 年 からは開 催 地 を欧 州 ・アジア，北 米 間 を往 来 することとなり、2009 年 は札 幌 、2011 年 はドイツ・ドレスデ
ンで開 催 され、2013 年 は再 び日 本 に戻 り、京 都 で開 催 されることが決 まりました。これは、配 線 技 術 に対 する
日 本 の関 心 の高 さが評 価 されたものであり、この京 都 会 議 を是 非 とも成 功 させる必 要 があります。本 会 議 では、
関 連 する国 内 外 の大 学 、研 究 機 関 、産 業 界 の研 究 者 、技 術 者 が一 同 に会 し、材 料 物 性 、微 細 構 造 物 性 、
これらの制 御 、評 価 、信 頼 性 などに関 して、理 論 、実 験 両 面 から議 論 を重 ねる場 とし、この分 野 の今 後 の学 問
的 ，技 術 的 進 展 に寄 与 していきたいと考 えております。 

本 会 議 では、この業 界 でともに活 動 を進 める皆 さんと強 力 な信 頼 関 係 を築 くべく、広 く装 置 ･材 料 メーカー
様 を始 めとして、関 係 企 業 の皆 様 にスポンサーをお願 いする次 第 です。 

今 回 のスポンサーの負 担 金 は、一 口 200,000 円 とさせていただいております。別 表 のように、拠 出 いただい
た口 数 に応 じ、展 示 ブース、サプライヤーセミナールーム、謝 辞 ボードの表 示 、学 会 参 加 割 引 等 を用 意 してお
ります。詳 しくは下 記 をご参 照 ください。 

スポンサーにご賛 同 いただける方 は、お申 込 書 を下 記 事 務 局 までお送 りください。 
どうぞよろしくお願 い申 し上 げます。 

I ITC 2013 実 行 委 員 長  小 川  真 一 （産 業 技 術 総 合 研 究 所 ） 
I ITC 2013 Supp l ier  Re lat ion アジア地 区 担 当  内 堀  千 尋 （富 士 通 研 究 所 ） 

 
スポンサーシップ概 要  

 
学 会 の名 称 ： Internat iona l  Interconnect  Techno logy Conference （ I ITC） 2013 
開 催 日 ： 2013 年 6 月 13 日 （木 ）～15 日 （土 ） 
開 催 場 所 : 京 都 リサーチパーク（京 都 市 下 京 区 中 堂 寺 南 町 134 番 地 ） 
展 示 場 所 ：   I ITC 2013 メイン会 場 隣 接  
展 示 時 間 ： 2013 年 6 月 13 日 （木 ）12:10～18:10、14 日 （金 ）9:00～18:00、15 日 （土 ）9:00～12:00 

 
拠 出 口 数 と特 典 ：口 数 に応 じて、以 下 のような特 典 を用 意 させていただきます。 

口 数  １口  2 口  3 口  

スポンサー料
金  

２００，０００円  ４００，０００円 ６００，０００円  

展 示 ブ ー ス
（ 右 図 参 照 く
ださい） 

ブース（間 口 3m）一 つ用 意 。 ブース（間 口
3m）を二 つ用

意 。 

謝 辞 （展 示 を
希 望 さ れ な
い 場 合 を 含
みます） 

ご協 力 頂 いた 
旨 を学 会 のオ
ープニングセッ
ションで紹 介 。 

ご協 力 頂 いた旨 を学 会 会 場 に
掲 示 （ただし,口 数 により、掲 示

場 所 、期 間 は異 なります。 

セミナー会 場  会 場 を用 意 （費 用 は別 途 お支 払 いください）。た
だし数 に限 りがありますので，お早 めにお申 し出 く

ださい。セミナー開 催 は必 須 ではありません。 
 

学 会 参 加  1 名 様 無 料  2 名 様 無 料  

参 加 者 リスト  学 会 参 加 者 の氏 名 と e-mai l ア
ドレスをお知 らせします。 

予 稿 集 等 へ
の 御 社 名 掲
載  

 
 

プロシーディングス（あるいは Webs i te）への掲 載

展 示 をされる場 合 およびサプライヤーセミナーを開 催 される場 合 は、 
メールリストで IITC 参 加 者 にその開 催 の旨 がアナウンスされます。 

 
問 合 せ先 ： I ITC 2013 事 務 局  株 式 会 社 セミコンダクタポータル内  
 Te l :  03-3560-3565 
 Emai l :  I ITC_2013@semiconporta l .com  
 ht tp ://www.semiconporta l .com/I ITC2013/  
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Exhib i tor  Booth イ メ ー ジ 図  

（ 寸 法 は 多 少 変 わ る こ と が あ り ま す ）


